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	摘要(中)	產品在運輸、搬運或使用過程中承受到各種形式的衝擊，隨著電子性產品小型輕薄化，衝擊對電子性產品產生的影響相當大。本研究對TFT-LCD模組進行衝擊分析及試驗驗証，由於衝擊時間十分短暫，要去了解其受衝擊時反應十分不易，研究中採用兩種方式—衝擊試驗驗証與有限元素模擬分析，探討TFT-LCD模組受衝擊時之動態行為，藉由數值模擬與實驗兩者相互印証，以對結構設計提出適切改善。為了使TFT-LCD模組設計能達到在模具開發製作前就加以評估的目的，研究中使用有限元素軟體LS-DYNA對TFT-LCD模組進行衝擊模擬，預測TFT-LCD模組衝擊時整體的力學行為，並與實驗結果比較，進行分析模型修正；隨後TFT-LCD模組進行設計改善，建立TFT-LCD模組設計的分析評估方式。


衝擊試驗是了解產品能承受多大衝擊的指標，能承受的衝擊值愈大，產品的可靠度愈高，研究中對產品進行不同方向衝擊，探討所造成的衝擊響應，藉由衝擊試驗找出產品結構上的弱點進行改善，進而提高產品的可靠度。試驗結果不僅可以了解TFT-LCD模組可能發生的變形，並驗證有限元素分析模式的合理性。由TFT-LCD模組有限元素分析過程中，發現金屬前框在長邊中間受衝擊時有高應力區現象，和試驗結果變形發生的地方吻合，進而以有限元素分析對此進行設計改善，消除原先高應力區現象。


本文以試驗及模擬，建立了TFT-LCD模組設計的評估方式，同時應用此兩種實驗與數值模擬方法，可以有效地進行TFT-LCD模組設計，有助於縮短開發時程，提高產品競爭力。
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★ LS-DYNA
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